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Abstract (en)
The process according to the invention of laying and connecting floor elements (1) for optimising the improvement in footstep-soundproofing DELTA
Lw is characterised in that adhesive strips (3, 5) are applied, over certain areas or over the entire surface area, in an alternating manner and in any
sequence and in any shape, onto a horizontal underlying surface (2) using such mounting aids (4) that, upon subsequent laying of the individual
floor elements (1) on the adhesive strips (3, 5) and by virtue of the subsequent pressing of said floor elements (1) onto the mounting aids (4), with
corresponding deformation of the adhesive strips (3, 5), air cavities (6) of a defined height are produced between the underlying surface (2) and the
connector floor elements (1). <IMAGE>

Abstract (de)
Das erfindungsgemasse Verfahren zum Verlegen und Verbinden von Fussbodenelementen (1) zur Optimierung des
Trittschallverbesserungsmasses, ALw, ist dadurch gekennzeichnet, dass man auf einen horizontalen Untergrund (2) abschnittsweise oder
ganzflachig, alternierend und mit beliebiger Reihenfolge und mit beliebiger Form Klebstoffstreifen (3,5) mit solchen Montagehilfen (4) appliziert, dass
beim nachfolgenden Verlegen der einzelnen Fussbodenelemente (1) auf die Klebstoffstreifen (3,5) und durch das anschliessende Anpressen dieser
Fussbodenelemente (1) an die Montagehilfen (4), unter entsprechender Deformation der Klebstoffstreifen (3,5), zwischen Untergrund (2) und den
verbundenen Fussbodenelementen (1) Luftrdume (6) mit definierter Hohe entstehen. <IMAGE>
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